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未來計劃

有關我們未來計劃的進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」一節。

[編纂 ]

假設 [編纂 ]未獲行使且 [編纂 ]為每股 [編纂 ]港元（即本文件所述指示性 [編纂 ]範圍
[編纂 ]港元至 [編纂 ]港元的中位數），經扣除我們就 [編纂 ]應付的 [編纂 ]後，我們估計將
收取 [編纂 ]約 [編纂 ]港元。倘 [編纂 ]定為每股 [編纂 ]港元（即指示性 [編纂 ]範圍上限），則
[編纂 ]將增加約 [編纂 ]港元。倘 [編纂 ]定為每股 [編纂 ]港元（即指示性 [編纂 ]範圍下限），
則 [編纂 ]將減少約 [編纂 ]港元。

我們擬將是次 [編纂 ]作以下用途：

I. MB2噴墨打印機的開發及商業化

• [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元），將用於MB2噴墨打印機的進一步開發及
商業化，以支持產品從原型製作階段向商業化生產及市場開發轉化（「MB2噴
墨打印機 [編纂 ]」）。[編纂 ]將用於建立產能，完成產品測試和認證，採購關鍵
生產材料及支持日後實現量產。我們預計將於 [編纂 ]後約24個月內使用該等
[編纂 ]。

(i) MB2噴墨打印機 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元）將用於生產系統建設
及試產準備，該等所得款項預計將於 [編纂 ]後首6個月內使用。原型開發
階段完成後，我們計劃將該等資金分配用於建立MB2噴墨打印機商業化
生產所需生產基礎設施。具體而言：

• 約 [編纂 ]港元將用於新型結構件生產所需注塑模具、金屬沖壓模具
等工具的開發、採購及修改；

• 約 [編纂 ]港元將用於試產活動，包括初始生產批次的原材料及零部
件採購、外包加工服務、組裝測試及生產驗證；及

• 約 [編纂 ]港元將用於購置及安裝噴墨打印技術所需的專用生產夾
具、測試設備及生產線配套設施，其與我們現有的針式打印機生產
線分開且不兼容。
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(ii) MB2噴墨打印機 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元）將用於產品測試、認
證及知識產權保護，該等所得款項預計將於 [編纂 ]後首6個月內使用。
該等 [編纂 ]將主要分配用於完成產品商業化及監管合規的最後階段，包
括：(1)聘請獨立第三方實驗室進行可靠性、耐久性及環境測試，包括高
溫、低溫、濕度、振動及長時間運行測試；(2)獲得我們目標市場商業銷
售所需的產品認證及監管批准，包括CE、RoHS以及其他適用的安全及環
境認證；(3)對打印機驅動程序及應用軟件進行軟件兼容測試及優化；及
(4)申請專利並實施與MB2噴墨項目有關的知識產權保護措施。

(iii) MB2噴墨打印機 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元）將用於建立及支持我
們的工程及技術人員團隊，該等所得款項預計將於 [編纂 ]後18個月內使
用。該等 [編纂 ]將主要用於支付招募及留住工程及技術人員（包括項目管
理、機械工程、電氣工程、軟件工程、檢測及現場技術支持等職能）的員
工成本。我們通過擴充技術人員，旨在提升我們的產品開發能力，提高
項目執行效率及支持業務發展戰略的實施。

(iv) MB2噴墨打印機 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元）將用於MB2噴墨打印
機產品的實施及交付支持，該等所得款項預計將於 [編纂 ]後6至24個月內
使用。該等 [編纂 ]將主要用於日後支持我們客戶MB2噴墨項目的部署，
包括：(1)我們工程人員提供的現場安裝、調試及技術支援服務；(2)技術
文件、操作手冊及培訓材料的本地化、翻譯及編製；及 (3)採購初始部署
過程中所需的備件、耗材及配套材料。

上述實施計劃的概要如下：

期限

生產系統建設及

試產準備

產品測試、認證及

知識產權保護

建立工程及

技術人員團隊

MB2噴墨項目的
實施及交付支持

     

[編纂 ]



本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

未來計劃及 [編纂 ]

– 198 –

II. EMR模塊的商業化

• [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元）將用於我們EMR模塊的研發、產業化及商
業化（「EMR模塊 [編纂 ]」）。該項目旨在通過開發專有的EMR相關核心技術及
自研驅動芯片來加強我們的技術能力，建立EMR模塊的內部製造能力，加強
供應鏈控制，並支持銀行、金融及其他數字化手寫應用場景的EMR解決方案
的商業化。我們預計將於 [編纂 ]後約24個月內使用相關 [編纂 ]。

(i) 第一階段－技術開發及產能建設。EMR模塊 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]
港元）將於 [編纂 ]後首24個月內使用。

• 約 [編纂 ]港元將用於我們專有EMR驅動芯片的開發及產業化以及關
鍵電子元件的採購。該等 [編纂 ]將用於芯片架構優化、集成電路設
計、知識產權許可、流片、晶圓製造、封裝和測試、工程驗證以及
觸控筆端及顯示端驅動芯片的試產。部分 [編纂 ]亦將用於採購初始
生產計劃所需的關鍵傳感器及其他核心零部件。完成後，我們預計
為EMR模塊開發專有芯片技術，減少對第三方芯片供應商的依賴。

• 約 [編纂 ]港元將用於培養專門的EMR模塊製造能力。該等 [編纂 ]
將用於採購、安裝及調試生產及測試設備，包括高精度焊接機、自
動校準系統、EMC測試系統及相關製造設備。該等 [編纂 ]亦將用於
EMR模塊製造所需的生產線工程及潔淨室升級。完工後，我們預計
將建立涵蓋EMR模塊關鍵製造工藝的內部產能。

• 約 [編纂 ]港元將用於產品認證、測試及監管合規活動。該等 [編纂 ]
將用於獲得商業化所需的認證及測試報告，包括電磁兼容性、電氣
安全及我們目標市場的其他適用監管規定。完成後，我們預計獲得
EMR模塊商業部署所需的認證。

(ii) 第二階段－產品開發及商業化。EMR模塊 [編纂 ]的約 [編纂 ]%（或 [編纂 ]
港元）將用於 [編纂 ]後首18個月內支持致力於EMR模塊項目的研發團隊。
該等 [編纂 ]將主要用於與芯片開發、製造工藝優化、軟硬件升級、測試和
可靠性驗證活動相關的人員費用。該等 [編纂 ]亦將支持基於客戶需求及
應用場景的持續產品改進及技術升級。完成後，我們預計進一步提高產
品性能，提高製造良率，並增強我們EMR模塊平台的技術能力。
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上述實施計劃的概要如下：

第一階段 第二階段
 

期限

EMR驅動芯片開發
及關鍵元件採購

培養EMR模塊
製造能力

產品認證、測試

及監管合規活動

EMR模塊項目的
研發團隊

及持續產品開發 
     

[編纂 ]

III. 營運資金及其他一般公司用途

• [編纂 ]餘下 [編纂 ]%（或 [編纂 ]港元），將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘 [編纂 ]定為高於或低於本文件所述指示性 [編纂 ]範圍中位數的水平，則上述 [編
纂 ]的分配將按比例予以調整。

倘 [編纂 ]獲悉數行使，且假設 [編纂 ]為每股股份 [編纂 ]港元（即指示性 [編纂 ]範圍的
中位數），經扣除我們就 [編纂 ]應付的估計 [編纂 ]後，我們將收取的 [編纂 ]將約為 [編纂 ]
港元。倘 [編纂 ]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外 [編纂 ]用於上述用途。

倘 [編纂 ]未即時用於上述用途及在相關法律法規允許的情況下，將存入獲授權及持
牌商業銀行或金融機構的短期活期存款。

倘上述擬定 [編纂 ]用途有任何重大變動，我們將會發出適當公告。
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